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UA3 THIN CLIENT{ 15

Speel in op de
uiteenlopende behoeften
van dagelijks personeel
in de hybride cloud-
omgeving

Functies UA3

Maximaliseer de productiviteit

Met de AMD Ryzen™ Embedded R2000-
processor verhoogt de UA3 de CPU- en
grafische prestaties met meer dan 30%,
waardoor werkbeperkingen worden
overtroffen

Budgetvriendelijke Endpoint-oplossing

Waa rom UA3 . Enterprise thin cli.ent voor veelzijdige taken
in hybride werkruimten, met rendabele

oplossingen voor dagelijkse

Aangedreven door een AMD computerbehoeften
™ i
Ryzen. .Embecéded R2000, .blmkt de Een uitgebreide werkruimte maken
UAS uit in graflsche prestaties, en ’.‘!“. De UA3 biedt ondersteuning voor 3 schermen, 7
multitaskt naadloos in uw virtuele N &l USB-poorten en uitstekende prestaties voor

desktobinfrastructuur. en dat alles Unified Communications, waardoor de
P ! efficiéntie van het werk wordt geoptimaliseerd
binnen het budget en de levensduur

Duurzaam computergebruik

@ Werk samen met ons aan milieuvriendelijke
YEARS B  praktijken. De UA3 bevat 30% PCR-plastic
WARRANTY (Post-Consumer Recycled), wat duurzaamheid
bevordert voor een beter milieu




AMD Ryzen™ geintegreerde R2312 processor

M.2 voor WiFi-module (E-toets)

CPU 2,7 GHz basisklok tot 3,5 GHz
boostfrequentie, Dual Core met vier threads
Geheuaen 8 GB DDR4-2400 MHz dual channel
9 (Tot 32 GB optioneel)
be'\é'lzzg‘:]irfme 3DP 1.4 en 1 USB-C DP Alt-modus
N (DP 3 alternatief)

Beeldschermr

4K 60 Hz (Max)

esolutie
AMD Radeon™ Graphics met maximaal 3
Grafisch en computereenheden, max. 1,2 GHz
- - Ondersteuning voor HEVC-, VP9 en AVC-
multimedia

decodering
Ondersteunt AVX2 instructiesets

WiFi 2 externe antenne-openingen
(Optioneel) gereserveerd
Bluetooth 5.3
Ingebouwde 16 GB eMMC als
Opslag standaard (tot 64 GB optioneel)
mSATA-sleuf voor SSD-installatie
LAN RJ-4510/100/1000Mbps
USB 4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-
C 3.2 Gen2 met DP Alt Mode
. Gecombineerde audio-aansluiting voor
Audio ) )
headset en interne luidspreker
Voeding DC 12 V/ 5 A 60 W voedingsadapter

Processorbev
eiliging

AMD Memory Guard
AMD HVB

Beveiligingssl

Sleuf voor Kensington-slot

Koeling Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrljfztl:armperat 0 °C tot 35 °C in verticale positie
Bedrljfsi\:jo'chtlghe 20% - 80% niet-condenserend

ot
RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt
Wol . L
Magic Packet-activering
TPM Infineon TPM 2.0

ECO-ontwerp

30% gerecycled plastic (PCR) voor
plastic behuizing

Afmetingen
(b x h x d) en gewicht

+ 45x 188 x 188 mm (zonder basis) / 1,07 kg
+ 68 x195x 188 mm (met basis) / 1,12 kg

Opmerking: UltrArmor behoudt de bevoegdheid om op
elk moment zonder voorafgaande kennisgeving
informatie, alsmede producten en programma's die in
dergelijke informatie worden beschreven, te wijzigen, te
corrigeren, te annuleren en/of te verbeteren.




